附件
2026 IEEE 微波、天线、传播及电磁兼容无线通信技术国际研讨会分会场主席申请表
	分会场
主席
	姓  名
	

	
	工作单位
	

	
	职  称
	
	职  务
	

	
	出生年月
	
	手  机
	

	
	邮  箱
	

	分会场
主席简介
	500字以内，学术成就及组织学术会议情况等。




	分会场
秘书
	姓  名
	

	
	工作单位
	

	
	职  称
	
	职  务
	

	
	出生年月
	
	手  机
	

	
	邮  箱
	

	分会场
名称
	命名格式：专业/领域/研讨主题+分会场。
例如：微波与毫米波电路分会场。

	分会场预计规模
	 40-60人
 60-80人
 80-100人
 100人以上
	分会场
会期
	 0.25天
 0.5天
 1天
 1.5天

	分会场
内容
	400字以内，包括但不限于分会场主题介绍、分会场内容安排、拟邀请报告（每单元不超过3个）等。





	推荐本分会场联合主席（不超过4人）

	姓名
	职务/职称
	工作单位
	承担主要工作

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


请于2026年6月2日前将本申请表发送至mape2026@163.com
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